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Povinnost skiiSok a povinna starostlivost / podklady pre pokladku

1. Povinnost skiSok a povinna starostlivost

Podlahy Design*od spolo¢nosti EGGER sa vyrabaji vo velmi presnych pracovnych krokoch a v najmodernejSich vyrobnych
prevadzkach. Tak ako sd polotovary, tak sd aj hotové vyrobky podrobené prisnym a neustalym kontrolnym skidSkam. Napriek
kontrolam kvality sa poskodenia jednotlivych prvkov (napr. prepravou) nedaja Gplne vylicit. Podla toho by sa mali prvky
podlahy Design+ pred pokladkou este raz prehliadnut.

2. Podklady pre pokladku

2.1

Principialne plati, Ze sa dodavatel podlaharskych prac musiv ramci svojej povinnosti skiSok a povinnej starostlivosti pred
pokladkou presvedcit o tom, Ze podklad pre pokladky vykazuje nevyhnutnd pripravenost na pokladku. Pri posudzovani
pripravenosti na pokladku pre podlahy Design* spolo¢nosti EGGER sa musia zohladnit predov3etkym nasledovné body:

Kontrola vlhkosti podkladu pre pokladku:

Kontrola sa uskutocnuje pomocou CM pristroja, pricom sa nesmu prekrocit nasledujice hrani¢né hodnoty:

= Pri cementovych poteroch < 2CM % — poteroch pre podlahové kirenie < 1,8 CM %

= Pripoteroch na baze siranu vapenatého / samonivelacnych poteroch na baze siranu vapenatého < 0,5 CM % — poteroch pre
podlahové kirenie < 0,3 CM %

= Tieto hodnoty platia pre potery bez prisad. Pri pouZiti pridavnych prostriedkov, ako aj pri rychle schndcich poteroch sa musia
dodrzat merania a hrani¢né hodnoty zadané prislusnym vyrobcom.

= SkiSobny materidl sa musi odobrat zo spodnej tretiny poteru. Pritom sa musi zmerat a zdokumentovat hribka poteru.

Kontrola rovnosti podkladu pre pokladku:
Kontrola rovnosti sa opiera o beZné normy a realizuje sa poloZenim meracej laty / murédrskej vodovahy na vyvyseniny plochy a
ur€enim rozdielu vo vzdialenosti na najhlbSom mieste vo vztahu k dosadacej ploche (k vzdialenostiam bodov merania).

.....

zodpovedajlcimi opatreniami (napr. samonivelacnymi tmeliacimi hmotami).

Kontrola nosnosti podkladu pre pokladku:
Podklad musi predstavovat uzatvorend, samonosn( vrstvu.

Kontrola Cistoty podkladu pre pokladku:
Podklad musi byt v povysavanom stave.

Kontrola klimatickych podmienok priestoru:

Pred, pocas a po pokladke musia byt splnené nasledujice podmienky:
= teplota vzduchu v miestnosti minimalne 18°C

= povrchova teplota podlahy minimalne 15°C

= relativna vlhkost vzduchu medzi 40% a 70 %

2.2

Na pokladku pomocou celoplosného nalepenia podlah EGGER Design+ sa hodia:

= v3etky druhy poterov, vratane poterov na baze teplej vody

= Keramické dlazdice

= Konstrukcie z drevotrieskovych dosiek

= Drevovlaknité dosky

ktoré vzhladom na poZiadavky uvedené v bode 2.1. s povaZované za pripravené na kladenie.

Za podklady nevhodné na celoplosni pokladku s povaZované:
= Textilné podlahové krytiny

= existujlce podlahové krytiny z PVC, linolea, vinylu

= Podklady s nevyhovujlcou pripravenostou na pokladku

2.3

Na plavajlcu pokladku podlah EGGER Designt sa hodia vSetky podklady, ktoré s povaZované za pripravené na kladenie
vzhladom na poZiadavky uvedené v bode 2.1. K tomu patria najma:

= v3etky druhy poterov, vratane poterov na baze teplej vody

= Konstrukcie z drevotrieskovych dosiek

= Drevovlaknité dosky

= Existujlce podlahové krytiny ako napr. PVC, linoleum, keramické dlazby



Za podklady nevhodné na plavajicu pokladku si povazované:
= Textilné podlahové krytiny
= Podklady s nevyhovujicou pripravenostou na pokladku

Za obmedzene vhodné podklady sa ako pri celoploSnom lepeni, tak aj pri plavajdcej pokladke povazované:
= Elektricky prevadzkované podlahové, resp. féliové kirenia (riadenie povrchovej teploty)

Elektrické podlahové kdrenia si zatriedené ako obmedzene vhodné podklady, pretoZe rad elektrickych vykurovacich systémov
zaloZenych na félii méZe vytvorit povrchovi teplotu viac ako 28 °C. Spolocnost EGGER udeluje schvalenie pre elektricky
prevadzkované podlahové vykurovanie vtedy, ked

= je toto zabudované v potere alebo v betdnovej vrstve a je ho moZné digitalne riadit tak, aby povrchova teplota nikdy
neprekrocila 28°C.

= navrstve poteru/beténovej vrstve je uloZzené elektrické foliové kirenie a toto je mozné digitalne riadit tak, aby vZdy bolo
kedykolvek zabezpecené, Ze povrchova teplota nikdy neprekroci 28°C.

= je udelené technické schvalenie vyrobcu vykurovania v kombinacii s laminatovymi podlahami a viacvrstvovymi modulovymi
podlahami (EGGER Cork+, EGGER Design®) so spojenim Clic.

Pozor! Je bezpodmienecne nutné na mineralne podklady pred izolacnou podloZkou poloZit ochrannd féliu proti vihkosti s
hodnotou SD » 75m ako parozabranu celoplo3ne a vo forme vane. Pri pouZiti izola¢nych podloZiek, ktoré nepochadzaji zo
sortimentu prislusenstva firmy EGGER, sa pri plavajicej pokladke na vyhrievané podlahové konstrukcie (plosné kirenia),
vzhladom na dodrZanie efektivneho maximalne pripustného tepelného odporu celkovej konstrukcie, odmieta akakolvek zaruka.

Potery

= PriceloploSnom lepeni podlahovych prvkov EGGER Design+ na potery je nevyhnuté zohladnit, Ze sa k tomu pouZije lepidlo,
resp. lepiaci systém schvaleny firmou EGGER.
Prehlad schvalenych lepidiel najdete na stranke www.egger.com/flooring-information.

= Priplavajicej pokladke podlah EGGER Design* na potery sa musi dbat na to, Ze sa popripade musi pocitat so stlpajdcou
vlhkostou. Na zaklade vy3sie uvedeného dévodu sa musi na vSetkych poteroch (s vynimkou liateho asfaltu) pred nanesenim
izolacnej podlozky vztiahnutej na systém poloZit ochranné félia proti vlhkosti s hodnotou SD » 75 m ako parozabrana
celoplosne a vo forme vane. Privecnej a odbornej pokladke musia pasy v oblasti styku presahovat 20 cm, resp. u
kombinovanych podloZiek (pozri EGGER Silenzio Duo) je presah podla pokynov na spracovanie. Vhodné/schvalené podlozky
najdete na stranke www.egger.com/flooring-information.

Potery s teplovodnym podlahovym kirenim

= Privyhotovenivyhrievanych podlahovych konstrukcii musia v3etci zi€astneni (stavebnik, architekt, odborny projektant
vykurovania, montaznik vykurovania, pokladac a vyrobca podlahovej krytiny) spolupracovat koordinovane. Kazda plosne
vykurovana podlaha si vyZaduje planovanie a koordinaciu podmienené vyuzitim vzhladom na vykurovaci systém a poter, aby
sa zarucila bezSkodova a optimalna funkcnost na dlhd dobu.

= DdleZité: Povrchova teplota ohrievanej podlahovej konstrukcie nesmie prekrocit 28 °C.

= Pred zaciatkom préac na pokladke podlahy je potrebné odstranit existujlce staré podlahové krytiny a overit pripravenost
podkladu na pokladku (rovinnost, nosnost, vihkost) podla Gdajov/zadani navodu na pokladku spolo¢nosti EGGER pre podlahy
Designt. K beZznym kontroldm na pokladku sa musi prekontrolovat funkénost podlahového kirenia / chladenia (funkcné
kdrenie /chladenie) a navySe sa musi uskutocnit dékaz o riadnom zohrievani a vychladzovani konStrukcie poteru v kaZzdom
rocnom obdobi a zapisat do protokolu rozkirenia a chladenia.

Funkéné vykurovanie a vykurovanie na pripravenost pre pokladku krytiny
Pri zohrievani nosnej, resp. termoregulacnej vrstvy sa rozliSuje medzi funkénym vykurovanim a vykurovanim na pripravenost pre
pokladku krytiny.

Funkéné vykurovanie:

Funkéné vykurovanie je dokaz stavitela vykurovania o vyhotoveni bezchybného diela a sliZi na kontrolu funkénosti ohrievanej
konstrukcie podlahy. Funkéné vykurovanie sa musi vyhotovit podla DIN EN 1264-4. Ako sicast inStalacie vykurovacieho
zariadenia treba vykonat a zdokumentovat priebeh funkéného vykurovania podla Gdajov vyrobcu a prislusného protokolu
rozkdrenia.

Zaciatok fazy rozkdrenia pri cementovych poteroch najskdr po 21 dnoch, pri poteroch na baze siranu vapenatého avsak po
7 diioch.

Pozor! Dbat na Gdaje vyrobcu!

= Zaciatok rozkdrenia s privodnou teplotou 25°C, ktora sa musi udrZiavat po dobu troch dni.

= Nasledne zvySovanie privodnej teploty az do dosiahnutia maximalnej dimenzovanej privodnej teploty (spravidla do 45°C).
= Maximalnu dimenzovani privodnd teplotu udrZiavat po dobu 4 dni bez vypnutia v noci.

Dolezité:
V désledku funkéného vykurovania nie je zarucené, Ze poter dosiahol potrebnd zvyskovi vihkost pre pripravenost na kladenie.
Podla toho je spravidla potrebné vykurovanie na pripravenost pre pokladku krytiny.



Vykurovanie na pripravenost pre pokladku krytiny:
Je to uvolnenie zvySkovej vlhkosti v potere az po pripravenost pre pokladku. Zaciatok fazy rozkdrenia pri cementovych poteroch
najskor po 28 dioch, pri poteroch na baze siranu vapenatého av3ak najskdr po 14 dioch.

Pozor! Dbat na Gdaje vyrobcu!

PoZiadavka na maximalnu vlhkost poteru (meranie CM), ked vrchnou vrstvou je podlaha Design*:

= Cementovy poter (poZadovany): 1,8%

= Poter zo siranu vapenatého (poZzadovany): 0,3%

= PriceloploSnom lepeni podlahovych prvkov EGGER Design* na potery pre podlahové kirenie je nevyhnuté zohladnit, Ze sa k
tomu pouZije lepidlo, resp. lepiaci systém schvaleny firmou EGGER. Prehlad schvalenych lepidiel najdete na stranke
www.egger.com/flooring-information.

= Priplavajicej pokladke podlah EGGER Design* na potery sa musi dbat na to, Ze sa popripade musi pocitat so stlpajlcou
vlhkostou. Z vyssie uvedenych dévodov sa musia na v3etky potery pred nanesenim izola¢nej podlozky vztiahnutej na systém
poloZit ochranna félia proti vlhkosti s hodnotou SD » 75m ako parozabrana celoploSne a vo forme vane. Pri vecnej a odbornej
pokladke musia pasy v oblasti styku presahovat 20 cm, resp. u kombinovanych rohoZi (pozri EGGER Silenzio Duo) je presah
podla pokynov na spracovanie. Pri pouzitiizolacnych podloZiek, ktoré nepochadzaji zo sortimentu prislusenstva firmy EGGER,
sa pri plavajicej pokladke na potery pre podlahové kdrenie, vzhladom na dodrZanie efektivneho maximalne pripustného
tepelného odporu celkovej konstrukcie, odmieta akakolvek zaruka. Vhodné /schvalené podkladové rohoZe najdete na stranke
www.egger.com/flooring-information.

Systémy podlahového kirenia, ktoré vykuruji a chladia:

Vzhladom na tieto systémy je mozné vypovedat, Ze si tieto zasadne vhodné vtedy, ked sa dodrZia vSetky hore uvedené
body, ako schvalenie vyrobcom systému na pouZitie pod podlahami EGGER Designt, digitalne regulované riadenie teploty,
ako aj maximalna teplota povrchu 28°C vo vykurovacej prevadzke. Okrem toho pre tieto systémy v chladiacej prevadzke plati
minimalna teplota povrchu 15°C, ktord sa nesmie podkrocit. TaktieZ je potrebna odborna inStalacia snimaca rosného bodu na
kontrolu podla moznosti sa vyskytujlicej kondenzacie.

Drevotrieskové a drevovlaknité dosky

= PriceloploSnom lepeni prvkov podlahy EGGER Design+ na drevotrieskové, resp. drevovlaknité dosky je nevyhnutné zohladnit,
Ze na tento GcCel sa pouzije lepidlo, resp. lepiaci systém schvaleny firmou EGGER. Prehlad schvalenych lepidiel ndjdete na
stranke www.egger.com/flooring-information.

= Priplavajicej pokladke podlah EGGER Design* na drevotrieskové, resp. drevovlaknité dosky treba na zlepSenie
krocajového hluku a hluku v miestnosti pouZit izolacnl podlozku vztiahnutl na systém. Parozabrana sa nemusi pokladat.
Vhodné /schvélené podloZky najdete na stranke www.egger.com/flooring-information.

Keramickeé dlaZdice

= PriceloploSnom lepeni podlahovych prvkov EGGER Design* na keramické dlaZdice je nevyhnuté zohladnit, Ze sa k tomu
pouzije lepidlo, resp. lepiaci systém schvaleny firmou EGGER.
Prehlad schvalenych lepidiel najdete na stranke www.egger.com/flooring-information.

= Priplavajicej pokladke podlah EGGER Design* na keramické dlaZdice sa musi dbat na to, Ze sa popripade musi pocitat so
stpajlcou vlhkostou. Z vy$Sie uvedeného dovodu sa tu musi pred nanesenim izola¢nej podlozky vztiahnutej na systém
poloZit ochranna félia proti vihkosti s hodnotou SD » 75m ako parozabranou celoplo$ne a vo forme vane. Pri vecnej a odbornej
pokladke musia pasy v oblasti styku presahovat 20 cm, resp. u kombinovanych podloZiek (pozri EGGER Silenzio Duo) je presah
podla pokynov na spracovanie. Vhodné / schvélené podloZky najdete na stranke www.egger.com/flooring-information.

Elastické podlahové krytiny (PVC, linoleum, vinyl)

= Celoplodna pokladka podlah EGGER Design* na elastickych podlahovych krytinach nie je dovolena.

= Plavajlca pokladka podlah EGGER Design+ na elastickych podlahovych krytinach je dovolenéa vtedy, ked' s tieto v riadnom
stave, maji homogénny a uzatvoreny povrch (Ziadne vyklenutia / odlipnutia, Ziadne tvorenia trhlin) a vzhladom na poZiadavky
uvedené v bode 2.1. s povaZované za pripravené na kladenie.

= Priplavajicej pokladke podlah EGGER Design* na tychto krytindch sa moZe upustit od pouZitia ochrannej félie proti vihkosti a
podloZky na ochranu pred krocajovym hlukom, pretoZe tieto Glohy prebera elasticka podlahova krytina.



3. PRED POKLADKOU

Aklimatizacia podlahovych prvkov

Pred zaciatkom pokladky sa musia prvky podlahy Designt uloZit/aklimatizovat v miestnosti, v ktorej sa maji uloZit, resp. v
miestnosti s rovnocennou klimou. Aklimatizacia prebieha za nasledujdcich podmienok:

= v zabalenom stave

= v ¢asovom obdobi minimalne 48 hodin

= plodne poloZené s minimalnym odstupom 50 cm ku v3etkym stenam

= priteplote vzduchu v miestnosti minimalne 18 °C

= priteplote povrchu podlahy minimalne 15°C

= prirelativnej vlhkosti vzduchu medzi 40% a 70 %

Smer pokladky
Zavazné zadanie pre smer pokladky neexistuje, takZe podlahy Design* spolocnosti EGGER sa m6Zu pokladat celkom variabilne.
Plocha podlahy Design* p6sobi av3ak najlepsie, ked st podlahové dosky poloZené paralelne k dopadu svetla.

Planovanie prvého radu

Najprv by sa mal priestor zmerat, aby sa zistilo, ¢i sa prvy rad podlahovych dosiek nebude popripade musiet v Sirke z(Zit. To je
nutné vzdy vtedy, ked je posledny kladeny rad matematicky uzsi ako 5cm.

Pozor! Prirezavanie panelov v pozdiZnom smere sa musi urobit od strany pera (€ervena plastova chlopiia).

Planovanie okrajovych Skar

Podlahy Design* spolocnosti EGGER vdaka striedavym klimatickym podmienkam podliehaji urcitym pohybovym vlastnostiam.
DostatocCne velkymi odstupmi od okrajov/ stien ku vietkym pevnym stavebnym telesam sa hotovo poloZenej podlahe
neobmedzuji jej pohybové vlastnosti a zabrani sa tvoreniu akustickych mostikov.

Aby sa zabezpecilo funkéné zvukové oddelenie od zvy3ného stavebného objektu (k stenam), je potrebné ako pri celoplosnom
lepenti, tak aj pri plavajicej pokladke podlahy Designt zabudovat odstup od okraja/steny v Sirke 8 mm aZ 10 mm k pevnym
stavebnym telesam ako steny, dverné zarubne, rirové prechody, stipy, schody atd.

Planovanie dilataénych profilov
Z dévodu pohybovych vlastnosti podlah Designt Specifickych podla materialu a uznavanych profesijnych predpisov sa musia
vZzdy zabudovat dilatacné profily pri nasledovnych plosnych oblastiach /velkostiach miestnosti:

a) pri pokladke pomocou celoploSného lepenia:

= PriceloploSnom lepeni podlah Designt sa musia dilatacné profily v prechodoch dveri/ prechodoch zabudovat iba vtedy, ked
satuv stavebnom diele nachadza funkéne podmienena skara (dilatacnéa Skara). Obidve oblasti musia priestorovo leZat nad
sebou, pretoZe treba prevziat funkéne podmienené skary stavebného objektu v podklade.

= PriceloploSnom lepeni podlah Design* sa urci maximalna velkost plochy funkéne podmienenych $kar stavebného objektu.

= V tejto slvislosti platia nasledovné uznavané profesijné predpisy:
,VSetky Skary stavebného objektu nachddzajdce sa v podkladovej vrstve (napr. dilatacné skary) sa nesmd silovo uzavriet a
musia sa prevziat do vrchnej vrstvy“.

b) pri plavajlcej pokladke:

= prechody dverami

= prechody

= nepravouhlé priestory

= diZka samotného priestoru a/alebo &irka samotného priestoru viac ako 15m

Pozor! U vacsiny typov profilov je nevyhnutné namontovat pred pokladkou podlahy zéklad (spodny profil) na uchytenie krycieho
profilu podlahy EGGER Design+.

Vstavané kuchyne/vstavané skrine
Odporica sa vstavané kuchyne a vstavané skrine pred pokladkou zmontovat a podlahu Design* polozit len tesne za soklovi
kryciu listu.



4. KLADENIE

Stkromna oblast:
V sikromnych oblastiach pouZitia sa m6Zu podlahy EGGER Design* klast pomocou patentovaného systému UNIfit! Spojenie sa
bud lepi celoplosne alebo sa kladie plavajico.
= Nade odporicanie je pokladka pomocou celoplodného lepenia, ako je popisané v bode 4.1., pretoZe to poskytuje rad vyhod.
- zretelné zlepSenie hluku z prevadzky (hluk v miestnosti) a kro¢ajového hluku
-+ optimalna vhodnost na podlahové kdrenie, t. j. efektivny tepelny prid z dévodu minimalizovaného tepelného odporu
-# stabilna a kompaktna podlahova krytina Designt so zniZenymi pohybovymi vlastnostami (odolna voci posuvu) a malou
montaznou vyskou
-+ velkoplosna pokladka, pretoZe iba funkéne podmienené Skary stavebného diela sa musia pomocou dilatacného profilu
prevziat do vrchnej vrstvy podlahovej krytiny (Designt)
= Alternativne sa mdZe podlaha EGGER Design* poloZitv sikromnej oblasti aj plavajiico, ako je popisané v bode 4.2.

Priemyselna oblast:
Vo vSetkych beZnych oblastiach pouZitia (priemyselne vyuZivané miestnosti) treba podlahy EGGER Designt lepit celoplo3ne,
ako je popisané v bode 4.1. Pri nedodrZani zanikaju vSetky naroky na uplatnenie zaruky.

4.1. pokladka pomocou celoploSného lepenia

Vo vSeobecnosti plati nasledujtice pravidlo:

= 7e podklad, na ktorom sa maji vykonat podlaharske prace, ma byt v silade s normami DIN 18365 a DIN 18202 rovny, suchy,
Cisty, zbaveny separacnych prostriedkov, bez prasklin, odolny proti tahu a tlaku. (Pri rovinnosti treba dodrZat zvyseni
poziadavku<2mm/m.)

= 7e osoba vykonavajlca podlaharske prace musi akékolvek ,pochybnosti“ nahlasit pisomnou formou, napr. ked podklad nie
je pripraveny na kladenie, tzn. vykazuje nedostatky alebo vzhladom na jeho konstrukciu mozno predpokladat vznik $kéd na
vrchnej vrstve.

= v pripade, Ze podklad nedisponuje rovnym povrchom vhodnym na kladenie, je nevyhnutné systematicky naniest podkladovy
natera/alebo tmel.

= podlahutrebavkaZdom pripade obrisit a povysavat technickym vysavacom.

Na celoplo3né lepenie podlah EGGER Design* treba pouZivat vylucne schvalené lepidla, uvedené na stranke

www.egger.com/flooring-information.

= Je potrebné pritom dodrZiavat vSetky pokyny vyrobcu lepidla, ako napriklad ¢as nanasania a schnutia.

= Lepidlo je treba celoploSne naniest pomocou odporicanej zibkovej Spachtle. Zabkovi Spachtlu treba v zavislosti od podkladu
nahradit kazdych 30 - 50 m2 za novd.

= Vo vSeobecnosti plati nasledujice pravidlo: V lepidlovom 16Zku nesm vznikat vynechané miesta a v pripade potreby je treba
systematicky aplikovat zakladné alebo tmelové natery, pretozZe trvacnost a optimalny vysledok kladenia zabezpecia len
kompatibilne upravené stavebné materialy.

= Za odbornd manipuléciu a spracovanie prislusného lepiaceho systému spolo¢nost EGGER Retail Products GmbH & Co. KG
neprebera Ziadne rucenie.

Pri celoploSnom lepeni podlah EGGER Design* sa jednotlivé prvky podlahy kladd pomocou patentovaného systému UNIfit!
Spojenie je zaistené, jednotlivo uloZené do 16Zka a zatlacené tak, aby nastalo celoplo3né zosietfovanie zadnej strany prvku
podlahy.

= Skontrolujte podlahové prvky vopred na pripadné poskodenia/ chyby. Dalej sa uistite, 7e zadné strany podlahovyich prvkov
Design* st bez prachu a €o je pri prvkoch perom a drazkou (obréazok K5/ Ké).

= Nanesenie lepidla na podkladovi vrstvu sa uskuto&ni pomocou zibkovej $pachtle pozdiZne alebo prie¢ne k prvkom podlahy.
Oby¢ajne zalnite s nanasanim lepidla v lavom rohu miestnosti a naneste lepidlo cez celd d{Zku k pokladanym radom, v
Sirke maximalne 50 cm tak, aby sa mohli v jednom kuse poloZit vZdy 2 rady podlahy EGGER Design* (obrazok K1/ obrazok
K2 /obrazok K3 /obrazok K4 /K7).

Detaily: B =
www.egger.com/flooring-informationywww.egger.com/flooring-informationywww.egger.com/flooring-information

= Zacnite kladenie prvych dvoch radov v lavom rohu priestoru s odstupom k stene 8-10 mm, v ktorom obe strany pera prvého
prvku ukazujd k stene a obe strany drazky k osobe vykonavajicej pokladku (obrazok K8).

= Prvky prvych dvoch radov sa m6zu klast siicasne, to znamena za neustaleho striedania, pri dodrzani minimalnej miery
osadenia celnych stykov 20 cm tak, ako to je zndzornené niZsie.



Stena /Wall

Prvok 1=vyloZenie a pritlacenie v lavom rohu miestnosti (obrazok K8)

Prvok 2 = pozdiZne vkladanie tohto skrateného prvku pod uhlom. K tomu zasufite pero na pozd{Znej strane 3ikmo z hora do
pozdiznej drazky prvku 1a spustite prvok 2 dolu, kym nedosadne na plochu a zatla¢te ho do lepidlového [6%ka. (obrazok K9)
Prvok 3 = pozdiZne vkladanie pod uhlom a zatlagenie na Eelnej strane. Teraz opét najprv vloZte pozdizne pero Sikmo zhora do
pozdiznej drazky prvku 1. Teraz prisivajte prvok 3 v tejto polohe pod uhlom k Eelnej strane prvku 2, kfm nebudd ¢elné strany
oboch prvkov presne k sebe priliehat. Teraz pozdiZny spoj uzamknite pustenim dolu a si¢asne ¢elny spoj zatlacenim aZ kym
citelne nezaskoci a tak, aby prvok leZal celoploSne v lepidlovom [6Zku. (obrazok K10)

Prvok 4 = opa¢né pozd{Zne vkladanie pod uhlom a Eelné zatlacenie ako predtym. Teraz opét najprv vloZte pozdiZnu drazku
ikmo pod pozd{Zne pero prvku 3. Teraz pristvajte prvok 4 v tejto polohe pod uhlom k Eelnej strane prvku 1, kym k sebe
nebudd elné strany oboch prvkov presne priliehat. Teraz pozd{Zny spoj opat uzamknite pustenim dolu a sG¢asne Eelny spoj
zatlaenim aZ kym citelne nezaskoci a tak, aby prvok leZal celoploSne v lepidlovom 16Zku. (obrazok K11)

Prvok 5 = pozdiZne vkladanie pod uhlom a ¢elné zatlacenie, ako aj zatlagenie v lepidlovom 16Zku (pozri prvok 3).

Prvok 6 = pozd{Zne vkladanie pod uhlom a ¢elné zatlacenie, ako aj zatlacenie v lepidlovom [67ku (pozri prvok 4).

Prvok 7 = pozdiZne vkladanie pod uhlom a elné zatlagenie, ako aj zatlagenie v lepidlovom 16Zku (pozri prvok 3).

Prvok 8 = pozd{Zne vkladanie pod uhlom a Eelné zatlacenie, ako aj zatlacenie v lepidlovom [67ku (pozri prvok 4).

Ukladajte vSetky prvky prvého a druhého radu podla predchadzajldceho popisu, pricom posledné prvky zakazdym skréatite na
zodpovedajicu dizku. (obrazok K12+ K13)

J

Nésledne naneste znova lepidlo pomocou zibkovej $pachtle cez celd diZku v 3irke maximélne 50 cm tak, aby nasledujtce 2
rady podlahy Designt sa mohli poloZit za sebou, prvok za prvkom. (obrazok K14 + K15)




= Prvy prvok tretieho radu poloZte tak, Ze pero na pozdiZnej strane zasuniete ikmo zhora do drazky na pozdiznej strane
druhého radu. Potom zapustite prvok, a7z bude dosadat rovno a zatlacte ho do lepidlového l6Zka.

= Na uloZenie druhého prvku tretieho radu opét najprv zasuiite jeho pero na pozdiZnej strane sikmo zhora do drazky na
pozdiznej strane druhého radu. Teraz pristvajte v tejto nadvihnutej polohe pokladany prvok k Eelnej strane prvého panelu
tretieho radu tak, aby spajaci mechanizmus Eelnej strany leZal presne nad sebou. Teraz pozdiZnu stranu opat uzamknite
pustenim dolu a ¢elnd stranu zatlacenim aZ do citelného uzamknutia a prvok leZi celoploSne v lepidlovom 16Zku.

= VSetky ostatné prvky tretieho radu ukladajte podla predchadzajiceho popisu, priCom opat musite posledny prvok skratit na
zodpovedajicu d{Zku.

= V3etky ostatné rady je moZné zacat s odrezanym panelom predchadzajiiceho radu, pokial ma minimalnu diZzku 200 mm.

= Teraz mbZete klast prvok za prvkom.

= Pre pripravu posledného radu prvkov pre montaZz poloZte prvok, ktory sa ma namontovat presne na predposledny rad.
Pomocou zvysku panelu (Sirka panelu) sa m6Ze kontira steny v predvolenej vzdialenosti preniest na tento prvok.

Pozor!

= Zohladnit miniméalnu mieru osadenia celnych stykov 200 mm. Pri vyrobkoch so skosenou drazkou na pracovnej strane a/alebo
so specialnym dizajnom (napr. dekdr dlazby) sa musi dbat na rovnomerné osadenie zodpovedajiico skosenej drazke a/alebo
vZzoru.

= Je nevyhnutne potrebné dodrZat a zohladnit ¢as suSenia a vytvrdnutia prislusného lepidla, skor ako sa poloZena podlahova
plocha EGGER Design+ uvolni na pouzivanie.



4.2. Plavajica pokladka (iba v sikromnej obytnej oblasti)

Vo vSeobecnosti plati nasledujtice pravidlo:

= Ze podklad, na ktorom sa maji vykonat podlaharske prace, ma byt v silade s normami DIN 18365 a DIN 18202 rovny, suchy,
Cisty, zbaveny separacnych prostriedkov, bez prasklin, odolny proti tahu a tlaku. (Pri rovinnosti treba dodrZat zvysenu
poziadavku<2mm/m.)

= 7e osoba vykonavajlica podlaharske prace musi akékolvek ,,pochybnosti“ nahlasit pisomnou formou, napr. ked podklad nie
je pripraveny na kladenie, tzn. vykazuje nedostatky alebo vzhladom na jeho konStrukciu mozno predpokladat vznik $kod na
vrchnej vrstve.

= v pripade, Ze podkladova vrstva nedisponuje rovnym povrchom vhodnym na kladenie, je nevyhnutné systematicky naniest
podkladovy natera/alebo tmel.

= V spojenis podlahami EGGER Design* treba pri plavajlcej pokladke pouZit podkladovid rohoZ EGGER Silenzio Duo vztiahnutd
na systém. Pri pouZiti podloZky Silenzio Duo (kombinovana podloZka s integrovanou ochranou proti vihkosti) nie je potrebna
Ziadna samostatna parozabrana. Alternativne podloZky najdete na stranke www.egger.com/flooring-information (obrazok B1).

Pri plavajlcej pokladke podlah EGGER Design+ v sikromnej obytnej oblasti sa jednotlivé prvky podlahy kladd pomocou
patentovaného UNIfit! Spojenie je zaistené a uloZené.

= Skontrolujte podlahové prvky vzhladom na pripadné poSkodenia/ chyby. Uistite sa, €o je na prvkoch drazka a pero
(obrazok B2/B3).

= Zacnite kladenie prvych dvoch radov v lavom rohu priestoru, v ktorom obe strany pera prvého prvku ukazujd na stenu a obe
strany draZky k osobe vykonavajicej pokladku (obrédzok B2 /B3).

= Prvky prvych dvoch radov sa m6Zu klast siicasne, to znamena za neustaleho striedania, pri dodrZani minimalnej miery
osadenia celnych stykov 20 cm tak, ako to je znazornené niZsie.

Stena/Wall

$10-15em
1 4 3 8

p 3 5 8-10mm

~

= Prvok 1= kladenie v lavom rohu miestnosti (obrazok B4)

= Prvok 2= pozd[ine vkladanie tohto skrateného prvku pod uhlom. Ktomu zasunte pero na pozd[inej strane Sikmo z hora do
pozdlznej drazky prvku 1a spustite prvok 2 dolu, kym nedosadne na plochu. (obrazok B4)

= Prvok 3 = pozdizne vkladanie pod uhlom a zatlagenie na elnej strane. Teraz opét najprv vloZte pozdizne pero §ikmo zhora do
pozdlznej drazky prvku 1. Teraz prisivajte prvok 3 v tejto polohe pod uhlom k &elnej strane prvku 2, kym nebudi €elné strany
oboch prvkov presne k sebe priliehat. Teraz pozdiZny spoj uzamknite pustenim dolu a si¢asne &elny spoj zatlagenim az kym
citelne nezaskoci. (obrazok B5)

= Prvok 4 = opacné pozd{Zne vkladanie pod uhlom a ¢elné zatlacenie ako predtym. Teraz opat najprv vlozte pozd{Znu drazku

Sikmo pod pozd{Zne pero prvku 3. Teraz pristvajte prvok 4 v tejto polohe pod uhlom k €elnej strane prvku 1, kym k sebe

nebudd €elné strany oboch prvkov presne priliehat. Teraz pozd{Zny spoj opét uzamknite pustenim dolu a si¢asne ¢elny spoj

zatlaenim aZ kym citelne nezaskoci. (obrazok B6é)

Prvok 5 = pozd{Zne vkladanie pod uhlom a ¢elné zatlacenie (pozri prvok 3).

Prvok 6 = pozdiZne vkladanie pod uhlom a ¢elné zatlagenie (pozri prvok 4).

Prvok 7 = pozdizne vkladanie pod uhlom a Eelné zatlagenie (pozri prvok 3).

Prvok 8 = pozd[ine vkladanie pod uhlom a ¢elné zatlacCenie (pozri prvok 4).

Ukladajte vSetky prvky prvého a druhého radu podla predchadzajdceho popisu, pricom posledné prvky zakazdym skratite na

zodpovedajicu dizku. (obrazok B7)

= Nasledne riadne vyrovnajte prvé dva rady k stendm pri dodrZani vzdialenosti od stien (8-10 mm) a umiestnite distancné kusy.
(obrazok B7/B8)

8-10mm | 10-15cm




Prvy prvok tretieho radu poloZte tak, Ze pero na pozd(Znej strane zasuniete ikmo zhora do draZky na pozd(Znej strane
druhého radu. Potom prvok pustite dolu, kym nebude plocho dosadat.

Na uloZenie druhého prvku tretieho radu opét najprv zasuiite jeho pero na pozdiZnej strane sikmo zhora do drazky na
pozdiZnej strane druhého radu. Teraz pristvajte v tejto nadvihnutej polohe pokladany prvok k ¢elnej strane prvého panelu
tretieho radu tak, aby spajaci mechanizmus Eelnej strany leZal presne nad sebou. Teraz pozdiZnu stranu opat uzamknite
pustenim dolu a ¢elnd stranu zatlacenim aZ do citelného uzamknutia.

V3setky ostatné prvky tretej rady ukladajte podla predchadzajiceho popisu, priCom opat musite posledny prvok vzdy skratit na
zodpovedajicu d{Zku.

V3etky ostatné rady je moZné zacat s odrezanym panelom predchadzajiceho radu, pokial ma minimalnu diZku 200 mm.
Teraz mdZete klast prvok za prvkom.

Pre pripravu posledného radu prvkov pre montaz poloZte prvok, ktory sa ma namontovat presne na predposledny rad.
Pomocou zvysku panelu (Sirka panelu) sa m6Ze kontira steny v predvolenej vzdialenosti preniest na tento prvok.

Pozor! Zohladnit minimalnu mieru osadenia celnych stykov 200 mm. Pri vyrobkoch so Specialnym dizajnom (napr. dekér dlazby)
sa musi dbat na rovnomerné osadenie zodpovedajiico skosenej drazke a/alebo vzoru.

Opédtovné uchytenie/spatna montaz prvkov pri plavajicej pokladke

Aby bolo moZné vymenit u? poloZené prvky bez porusenia, musite najprv cely rad pozd{Znym nadvihnutim v uhle uvolnit
z uzamknutia a potom na podlahe plocho leZiace prvky na strane Cela proti sebe posuniit paralelne. Aby sa zabranilo
poskodeniam v oblasti pera a drazky, pracujte mimoriadne opatrne.
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4.3. Pokladka v oblasti mokrych miestnosti

V oblasti mokrych miestnosti, ako napr. v sikromnych klpelniach sa mézu podlahy EGGER Design* klast pomocou
patentovaného UNIfit! Spojenie sa bud lepi celoplo3ne alebo sa kladie plavajlco. Aj pri pouZiti v oblasti mokrych miestnosti
plati, Ze vo vSetkych oblastiach aplikacie (priemyselne vyuZivané miestnosti, napr. kipelne v hotelovych izbach) treba podlahy
EGGER Design+ vZdy lepit celoploSne.

Definicia mokrej miestnosti

= Priestory so zvySenou vlhkostou vzduchu, ale bez permanentného zataZenia vlihkostou / kvapalinami a/alebo s periodicky
vysokou vlhkostou vzduchu. Oblasti mokrych miestnosti s napriklad kipelne, kuchyne, chodby a vstupné oblasti.

= Pozor! Pouzit sa nesmi v mokrych priestoroch (ako napr. v saunach, parnych kipeloch, sprchovacich kabinach alebo
kdtoch, spolo¢nych priestoroch a v priestoroch plavarni a bazénov), v oblastiach pouZitia so stalou zataZou vlhkostou alebo
kvapalinami, ako aj vo vsetkych vonkajsich priestoroch.

4.3.1.

Na pokladku pomocou celoplosného lepenia podlah EGGER Design* v oblasti mokrych miestnosti sa hodia vSetky druhy
poterov, vratane poteru pre podlahové krytiny na baze teplej vody, ako aj keramické dlazdice, ktoré st povaZzované za vhodné na
pokladku vzhladom na poziadavky uvedené v bode 2.1.

V pripade, Ze podkladova vrstva nedisponuje rovnym povrchom vhodnym na kladenie, je nevyhnutne potrebné systematicky
naniest podkladovy nater a/alebo tmel. Podlahu treba v kaZzdom pripade obrisit a povysavat technickym vysavacom.

Konstrukcia podlahy:

1) Podkladova vrstva (cementovy poter, poter zo siranu vapenatého, tekuty poter zo siranu vapenatého a jeho potery pre
podlahové krytiny na baze teplej vody, keramické dlazdice)

2) Diftizne otvorené spojené utesnenie (utesnenie vztiahnuté na systém a parozabrana, ktora zabranuje vniknutiu kvapaliny do
stavebného diela, obrazok K17)

3) Lepidlo (schvalené lepidla pozri na stranke www.egger.com/flooring-information, obrazok K18)

4)Podlaha EGGER Design*

Vlastna pokladka podlahy Design* sa uskutocni podla popisu v bode 4.1., pricom jednotlivé prvky podlahy sa poloZia pomocou
patentovaného UNIfit! Spojenie sa zaisti.

Pozor! PouZivat sa musia vyhradne len ukon&ovacie, prechodové alebo prispdsobovacie profily z hlinfku. Skara medzi profilom
a stenou sa musi utesnit trvalo elastickou vodotesnou tmeliacou hmotou (silikonom) (pozri obréazok K23).

Je nevyhnutne potrebné dodrZat a zohladnit ¢as suSenia a vytvrdnutia prislusného lepidla, skor ako sa poloZena podlahova
plocha EGGER Design* uvolni na pouZivanie (obrazok K21).

Detaily:
www.egger.com/flooring-information

n



4.3.2.

Na plavajlcu pokladku podlah EGGER Designt v oblasti mokrych miestnosti (sikromné pouZivanie) sa hodia v3etky druhy
poterov, vratane poteru pre podlahové krytiny na baze teplej vody, ako aj keramické dlazdice, ktoré s povaZzované za vhodné
na pokladku vzhladom na poZiadavky uvedené v bode 2.1.

KonStrukcia podlahy:

1) Podkladova vrstva (cementovy poter, poter zo siranu vapenatého, tekuty poter zo siranu vapenatého a potery pre podlahové
krytiny na baze teplej vody, keramické dlaZdice)

2) Podkladova rohoZ EGGER Silenzio Duo a EGGER Aquat Tape (utesnenie oblasti pripojenia steny)

3) Podlaha EGGER Design*

Pozor! Je bezpodmienecne potrebné poloZit EGGER Silenzio Duo, vztahujlicu sa na systém, celoploSne a v oblasti pripojenia
steny utesnit s EGGER Aqua* Tape vo forme vane.

Vlastna pokladka podlahy Design+ sa uskuto¢ni podla popisu v bode 4.2., pricom jednotlivé prvky podlahy sa poloZia pomocou
patentovaného UNIfit! Spojenie sa zaisti. V EGGER Aqua™* Tape integrovana diStancna paska sa stara o zachovanie nevyhnutnej
vzdialenosti od steny 8 —10 mm. Po ukonceni pokladky je potrebné odstranit distancnd pasku.

Detaily:
www.egger.com/flooring-information

PouZivat sa musia vyhradne len ukoncovacie, prechodové alebo prispdsobovacie profily z hliniku. Skara medzi profilom a
stenou sa musT utesnit stdle elastickou vodotesnou tmeliacou hmotou (silikdnom).
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4.4, Dopliujice pokyny k pokladke

Potrubné priechodky

8-10mm 8-10m

Odmerat polohu potrubia a nakreslit na panel (pripocitat okrajovi skaru).
Otvor vyhotovit minimalne o 16 mm vacsi ako je priemer potrubia.

K otvorom pilit v 45° uhle.

Vyrezany kus vlozit a zalepit.

Dverové zarubne

1a

&

= Ak by mali pred tym leZat drevené zarubne, odporica sa tieto skratit po konzultacii s investorom o vysku podlahy Design+

vratane nanesenia lepidla alebo podkladovych materialov. (obrazok 1a).

= Podlahu Design* poloZte v pripojeni na prislusnd okrajovi / stenovid Skéaru az pod zarubnu. V pripade, Ze s pokladkou skoncite

na takejto zarubni, tak sa konkrétny prvok méze pozdiZne naklonit pod uhlom a odpilit. Nasledne sa prvok naplocho leZiaci

na podlahe posunie pod dverové zarubne a Celny spoj sa uzamkne vodorovnym vtikanim pomocou kladiva a dorazovej dosky.

(obrazok 1b + 1c). Pri dverovych zarubniach bez moZnosti skratenia, napr. z kovu, sa musia vytvorené stenové / okrajové
skary vodotesne uzatvorit, resp. prekryt a utesnit elastickym Skarovacim materialom alebo vhodnymi ukonc¢ovacimi profilmi.

(obrazok 2)

MontaZ podlahovych profilov a soklovych list

= Po ukonceni odborne spravnejinstalacie podlahy Design+ sa namontujd potrebné profily, ako aj krycie listy. Prislusny kratky
navod nekomplikovanej montazZe je priloZeny k systémovému prislusenstvu.

.....

uchytenie krycieho profilu.

V pripade Specialnych pokladok, ako napr. na schody a pri ostatnych otazkach ohladom technickej aplikacie sa obratte na
vasho obchodného partnera alebo na technicky zakaznicky servis firmy EGGER Retail Products GmbH & Co. KG.



5. Cistenie a starostlivost

Jednoduché Cistenie!

Najvacsiu Spinu zachytavajte pomocou vhodne navrhnutej rohoZe alebo Cistiacej zony pri vstupe. Na zvy$né necistoty pouZite
nadstavec s kefou na vasom vysavaci. So zretelom na frekvenciu pouzivania a rozsah znecistenia by ste mali podlahu v
pravidelnych intervaloch utierat vihkou handrou. Dbajte aj na Eistenie draZok v pozdiZznom smere. Pre optiméalne istenie
odportGcame pouzivat Clean-it — pripravok firmy EGGER urceny na Cistenie podlah.

Optimalne oSetrovanie a ochrana pre podlahu EGGER Design!

= Vstupné oblasti treba vybavit vhodne dimenzovanou rohoZou/ Cistiacou zénou.

= Pri priemyselnych pouzitiach, pri ktorych plocha podlahy EGGER Design* priamo hranici s vonkajsim prostredim, sa odportca
vytvorit primerane navrhnutd a zabudovan Cistiacu zénu, ktora sa zapusti do konstrukcie podlahy.

= Pristahovani alebo premiestiovani nabytok zodvihnite, netlacte ho, nepos(vajte ani netahajte.

= Pod vSetky nozi¢ky nabytku vratane stolov a stoli¢iek umiestnite plstené podloZky. Tieto podlozky v pravidelnych intervaloch
Cistite a kontrolujte ich funkénost, resp. v pripade potreby ich vymeiite.

= Pri kancelarskych stolickach a inom zariadeni na kolieskach pouZivajte makké kolieska (typ W). Pravidelne Cistite podloZky z
plsti a nabytkové kolieska, kontrolujte ich funkénost, a ak treba, vymente ich.

= Privysavani pouZivajte kefkovy nadstavec.

= Podlahu Designt umyvajte len mierne navlhcenou handrou.

= Na podlahe stojace kaluZe vody/ postriekant vodu (mokro) alebo vlhkost nenechajte vysusit, ale ju utrite a vysuste tak rychlo,
ako je to moZné (v ramci 1 hodiny).

= Nepouzivajte Cistiace prostriedky, ktoré na podlahe vytvarajd film. OdporiGéame pouZivat Cisti¢ podlah Clean-it od spolo¢nosti
EGGER.

= Pri Cisteni beZnym parnym cisticom je nevyhnutné nim neustéle pohybovat. Zaroven je dolezité ho plnit len ¢istou vodou.
Nepridavajte Ziadne Cistiace prostriedky ani iné aditiva.

= Nikdy na podlahu EGGER Design* nepouZivajte abrazivne ani briisne Cistiace prostriedky.

= Voskovanie a/alebo leStenie nie je potrebné a nie je pripustné.

= Celoplo$né povrchové utesnenie podlahy EGGER Design* nie je poc¢as pouZivania nutné ani povolené.

*Platia zaru¢né podmienky pre podlahy EGGER Design*, ktoré ziskate u vasho obchodnika alebo stiahnutim z internetu.
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Poznamky
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Nédvod na pokladkg_10/2016

Technické zmeny a tlacové chyby si vyhradené.

+_Podlaha

-~ gn

SK_EGGER_Desi

www.egger.com

www.egger.com/
video-installation-designplus-gluedown

www.egger.com/
video-installation-designplus-floating

www.egger.com/
video-installation-designplus-wetarea

EGGER Retail Products
GmbH & Co. KG

Im Kissen 19

59929 Brilon
Nemecko

T+49 2961770-0
F+49 2961770-62919
flooring@egger.com

Servis, poradenstvo a nie€o navySe:




